
 

 

股票代码：002913                                   股票简称：奥士康 

奥士康科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                          编号：2025-002 

投资者关系活动类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 

☑其他 

参与单位名称 

（排名不分先后） 

中泰证券、兴业证券、开源证券、南方基金、国信证券、广

发证券、财通证券、招商证券、博时基金、中欧基金、鹏华

基金、诺德基金、交银施罗德基金、国联安基金、北海棣增

投资、正圆私募基金、姚泾河私募基金、交银施罗德基金、

上海睿郡资管、国融基金、东海基金、招银理财、国联安基

金、昆仑健康险、金信基金、国寿安保基金、中国人寿资管、

九泰基金、德邦基金、深圳望正资管、苏大维格、招商基金、

北京星石投资、上海肇万资管、国融基金、上银基金、长盛

基金、国寿安保基金、北京宏道投资、诺德基金、青骊投资

管理、西部利得基金、善思投资、北京泽铭投资 

时间 2025 年 8 月 12 日（星期二） 

地点 线上交流 

上市公司接待人员姓名 

董事长：程涌  

董事、总经理：贺梓修 

董事、董事会秘书、财务总监：尹云云 

投资者关系活动 

主要内容介绍 

一、介绍公司基本情况 

二、公司就投资者在调研中提出的问题进行了回复： 

1、公司今年半年报营收同比增长，但归母净利润同比下

降主要原因是什么？ 



 

 

2025 年上半年公司实现营收 25.65 亿元，同比增长

19.43%。由于泰国投产初期，面临产能爬坡及新产品良率提

升的挑战，短期内对公司利润产生一定的影响。 

2、公司上半年的下游结构分布如何？ 

2025 年上半年公司的收入主要由服务器、汽车电子、基

站、交换机、路由器、PC 及存储、消费电子构成。公司在产

能扩张的同时，积极推动产品及客户结构优化，实现公司的

高质量发展。 

3、公司目前的产能储备情况？  

在全球化布局的战略中，公司成功构建了以湖南、广东

及泰国三大核心生产基地为支撑的产能布局，成功打造了一

地集成化设计、多地制造的高效运营模式，充分发挥各基地

的独特优势，实现了资源的优化配置与协同发展。 

4、目前公司在 AI 服务器领域取得了怎样的进展？未来

如何进一步扩大在 AI 服务器 PCB 市场的份额？ 

在数据中心及服务器领域，全球云厂商资本开支维持高

速增长，AI 服务器、高速交换机等产品持续迭代，带动高速

材料、高端 HDI、高多层 PCB 产品供不应求。公司精准洞察

该领域对 PCB 产品在高性能、高可靠性方面的高端要求，组

建专业的研发团队，积极探索前沿技术，深入挖掘市场需求。

通过不断丰富产品矩阵，推出一系列满足数据中心及服务器

应用需求的高性能 PCB 产品。公司将继续加大在 AI 服务器

领域的资源倾斜，从研发、工艺人员配置、核心设备、客户

开发等各个环节增加投入，积极开拓海外客户，提升公司在

该领域的市场竞争力，努力实现市场份额的进一步提升。 

5、公司如何看待 AIPC 行业的发展以及公司自身在行业

中取得的成绩？ 

近年来，AI 对各类智能终端的赋能正在逐步体现，使其

从孤立产品向场景化、生态化发展。其中，人工智能个人计



 

 

算机（AIPC）作为 PC 行业创新发展的前沿产物，在 AI 搜索、

内容生成、智能推荐等应用场景赋予 PC 用户更好的使用体

验，正迅速崛起并逐步确立其在 PC 市场未来发展中的主导

地位。由于算力的增加，AIPC 所用 PCB 板的价值量相较传

统 PC 也有明显的提升。 

公司在 AIPC 市场兴起之初便迅速切入该领域，与行业

内多家 PC 厂商建立深度合作关系，在 AIPC、桌面智能一体

机等产品上为客户提供定制化的产品解决方案。 

6、在汽车领域，除了现有的智能驾驶辅助系统和电动汽

车动力系统相关 PCB 产品，未来还计划在哪些汽车电子细分

领域发力？  

在汽车电子领域，电动化、智能化进程继续带动汽车 PCB

的用量和价值量提升。公司积极优化产品结构，在传统硬板

的基础上，重点聚焦于自动驾驶等高端产品的研发与生产。

通过引进先进技术与设备，不断提升产品的技术含量与品质

水平。同时，公司积极开拓高端客户群体，凭借优质的产品

与服务，成功与多家国际知名汽车品牌及 Tier1 供应商建立了

长期稳定的合作关系，为公司打开了汽车电子高端市场的增

量空间，巩固了公司在汽车电子 PCB 领域的市场地位。 

7、公司 7 月底公告了可转债的预案，这是公司上市之后

少有的再融资计划，为什么选择在这个时候进行扩产？ 

公司在 7 月 31 日公告了《向不特定对象发行可转换公司

债券预案》，拟发行不超过 10 亿元的可转换债券，用于高端

印制电路板项目（总投资 18.2 亿元）。该项目旨在扩张公司

产能以应对日益增长的客户需求，同时提升公司在高阶 HDI、

高多层板的产品能力，匹配国内外头部客户尤其是 AI 服务器

客户的要求。 

注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等

规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。 



 

 

附件清单 无 

日期 2025 年 8 月 12 日 

 


